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土地取得に向けた熊本県西原村との基本協定締結について 
～半導体関連の修理工場建設を計画～ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
国内外の産業界を下支えする”メーカー商社”であるリックス株式会社(本社：福岡市博多区、代表取締役社長執行
役員 安井 卓、以下 当社)はこの度、熊本県西原村と「企業立地に関する基本協定」を締結したことをお知らせ
します。なお、今回取得を予定している土地において、当社は半導体関連の修理工場の建設を計画しております。 
 
■取得予定の土地について 

場 所 熊本県阿蘇郡西原村「鳥子地区新工業団地(仮称)」（セミコンテクノパークまで車で 20 分） 
平米数 6,481 ㎡（※予定） 
金 額 97,215,000 円（※予定） 
備 考 土地について詳細は西原村 HP をご覧ください。（こちら） 

※2025 年 11 月に正式な測量後、平米数・金額が確定します。 

 
■土地取得の目的 
当社は、半導体メーカーや半導体製造装置メーカー向けに、製品・商品・サービスを販売しており、半導体製造
工程に使われる「ポンプ」や「電源装置」など周辺機器の修理・再生サービスも担っています。現在、熊本県に
は多くの半導体関連企業が進出しています。当社として、修理・再生サービスを熊本県の現地で行えるようにす
ることで、よりスピード感をもって顧客ニーズに対応できると考えております。また、同土地に建設する建屋で
は、修理・再生の工場機能だけでなく、倉庫機能も備える予定です。 

 

企業立地に関する基本協定を締結した（右）西原村 吉井 誠 村長とリックス㈱代表取締役社長執行役員 安井 卓 

https://www.vill.nishihara.kumamoto.jp/kiji0031389/index.html


 
 

NEWS RELEASE 

■今後のスケジュール（予定） 
2025 年 4 月 ※基本協定締結 ※両者で連携して西原村への進出に協力していくこと 

2025 年 12 月 西原村議会での契約書の承認（本契約） 
2026 年 1 月 土地の引き渡し 
2026 年 10 月 工場の操業開始 

 
■当社について 
リックス株式会社は、鉄鋼、自動車、電子・半導体、ゴム・タイヤ、工作機械、環境、紙パルプ、高機能材、食
品業界向けに、産業機械や部品・サービスを提供しているメーカー商社です。 
 
企業名 リックス株式会社 
本社所在地 福岡県福岡市博多区山王 1 丁目 15 番 15 号 
創業 1907 年(明治 40 年) 
代表者 安井 卓（代表取締役社長執行役員） 
証券コード 7525（東証プライム / 福証 ） 
当社 HP https://www.rix.co.jp/ （事業紹介：https://www.rix.co.jp/about_rix/） 

 
■本プレスリリースに関するお問い合わせ 
リックス株式会社  
経営企画部 IR・広報グループ 
TEL：092-472-7311 E-mail：irkoho@rix.co.jp 
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